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@ Verfahren zum Verbinden einer ersten integrierten Schaltungsvorrichtung mit einer Anzahlvon Verbindungspﬁnkten mit

einer zweiten integrierten Schaltungsvorrichtung.

@ Bei einem Verfahren zum Verbinden einer ersten inte-
grierten Schaltungsvorrichtung mit einer Anzahl von Verbin-
dungspunkten mit einer zweiten integrierten Schaltungsvor-
richtung wird eine Mehrzahl von Kupferstiften auf einem
Chiptrager {11) durch Plattieren gebildet, und zwar in einem
Muster, das mit den als elektrische Anschluf3stellen dienen-
den Puffern (25) eines Chips (23) Ubereinstimmt. Auf die
Puffer (25) wird eine kleine Menge Létmittel aufgebracht, Der
Chiptrager (11) und das Chip {23) werden so gegeneinander
ausgerichtet, daR die Kupferstifte (19) mit den zugeordneten
Puffern (25) ausgerichtet sind. SchlieBlich wird auf den

< Chiptrager (11) und das Chip (23) ein Druck und eine
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Temperatur ausgetibt, daB jeder der Kupferstifte (19) mit
dem zugeordneten Puffer (25) eine Verbindung eingeht.
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FIG. 2
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